專業勞務_採購規範書
高效能運算工作站硬體整合與電源散熱檢測作業
· 目的/用途說明：
因應本計畫氣體擴散模擬、AI運算及數位孿生研發所需之高效能工作站使用需求，擬委託廠商針對高功率運算顯示卡與既有工作站進行硬體安裝相容性、供電連接、散熱條件、影像輸出及持續負載狀態之檢測，建立工作站硬體整合紀錄與電源／散熱檢核基準，作為後續研發運算設備穩定使用之依據。
· 規格/功能需求：
1.完成受測工作站及高功率運算顯示卡之硬體規格盤點，至少記錄顯示卡型號、顯示記憶體容量、電源供應器額定功率。
2.完成顯示卡實體安裝與供電相容性檢核，確認PCI Express x16插槽，並記錄安裝後之系統硬體辨識狀態。
3.使用通用硬體監測或壓力測試工具執行至少1次連續60分鐘之高負載測試並完成3次重新啟動或重新上電測試。
4.彙整供電與散熱檢測結果，至少提供最高/平均GPU溫度、最高功耗、是否發生異常紀錄，並提出電源容量、供電線材及機殼風流配置之改善建議（如有）。
5. 於結案時提交1份結案報告，內容包含：受測硬體規格表、安裝與供電檢核紀錄、60分鐘負載紀錄、符合性判定及改善建議，得以表格、測試紀錄與畫面截圖方式呈現。
檢測/驗收標準：
· 工作時程：115.10.30~115.11.30
· 驗收項目：
廠商須依據上述之規格與功能需求，完成各項作業，並需繳交結案報告1份及必要之原始測試紀錄／畫面。

若廠商未通過上述驗收條件，須於14個日曆天內完成改善，經複測確認無誤後方可驗收；若期限內無法改善，則工研院得依契約規定辦理。
    

· 受託方於115年11月30日前完成「驗收項目」後，委託方支付計畫總金額之100%。
· 交貨期：2026年11月30日前
· 安裝/測試要求：▓有  □無
· 於廠商或工研院指定之工作站環境執行安裝與測試；測試環境須具備受測顯示卡所需之PCI Express x16相容插槽、適當供電與散熱條件，並可執行硬體監測／壓力測試。
· 訓練：□有  ▓無
· 售後服務要求：□有  ▓無
· 廠商交付文件：▓有  □無
· 工作環境及安全衛生規定要求：□有  ▓無
· 涉及智慧財產權歸屬要求：▓有  □無
· 廠商履約結果產出產品涉及智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密…等）歸屬者，其內容如本院取得全部權利/本院取得部分權利/本院取得永久無償使用權。
· 廠商需對本案產出內容履行保密責任。
· 廠商資格條件：▓有  □無特別要求；廠商應具電子材料、電腦周邊、電腦組裝、工作站建置、GPU安裝測試或電源／散熱整合之實務能力。
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